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Opis warunkéw réwnowaznosci.

. Mozliwo$¢ wykorzystanie czterordzeniowych procesory z serii Intel® Xeon® 5500
lub réwnowaznych pod wzgledem wykonywanych rozkazéw i czgstotliwosci pracy
majace do 6,4 GT/s (technologia Intel QuickPath Interconnect lub réwnowaznej), 8
MB wspoéltdzielonej pamigcei podrgeznej i tryb Turbo Boost w procesorach ktore
zostaly wyposazone w ta funkcje.

. Mozliwo$¢ wykorzystania procesoréw 64-bitowe, obstugujacych funkcje Intel DBS

(przetaczanie na zadanie) i technologi¢ Intel® VT (Intel®

. Przygotowanie do wykorzystania technologii wirtualizacyjnej (Virtualisation

Technology).

. Mozliwos¢ zainstalowania nastepujacych systemow operacyjnych

e Windows® 7 Professional 32-Bit

e Windows® 7 Professional 32-Bit z ustuga instalacji starszej wersji sytemu
Windows® XP Professional

e Windows® 7 Professional 64-Bit
Windows® 7 Professional 64-Bit z ustuga instalacji starszej wersji sytemu
Windows® XP Professional x64 Edition

e Windows® 7 Ultimate 32-Bit
Windows® 7 Ultimate 64-Bit

e Windows® 7 Ultimate 32-Bit z ustuga instalacji starszej wersji sytemu
Windows® XP Professional

e Windows® 7 Ultimate 64-Bit z ustugg instalacji starszej wersji sytemu

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows Vista® Ultimate

Windows Vista® Business 32-Bit

Windows Vista® Business 64-Bit

Red Hat® Enterprise Linux® WS v.5.3 EM64T (certyfikat umozliwia

rowniez korzystanie z 64-Bitowego systemu Red Hat Enterprise) Linux w

wersji 4.7)

. Zestaw uktadéw mikroprocesorowych (Chipset) Chipset Intel® 5520 badz lepszy lub
inny przystosowany do sterowania zaoferowanym procesorem

. Pamig¢: mozliwos$¢ zainstalowania do 72 GB pamigci RAM przy dwoch
zainstalowanych procesorach. Tréjkanalowa architektura pamigci na procesor dla
zarejestrowanych pamigci DIMM DDR3 z funkcja ECC o czgstotliwosci pracy 1333
MHz i 1066 MHz lub wyzszej. Mozliwos¢ dostgpu do 9 gniazd DIMM: 6 gniazd (2 na
kanat) na ptycie gtéwnej i dodatkowe 3 gniazda na opcjonalnej karcie nosnej drugiego
procesora lub wszystkie gniazda na ptycie glownej

. Zainstalowana pamig¢ flash na system BIOS min. 8 MB

Obstuga interfejsu SMBIOS 2.5
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Minimalne mozliwosci instalacji kart graficznych - obstuga minimum 2 kart
graficznych PCI Express x16 2. generacji o pobieranej mocy do 150 W 1 maksymalnie
4 GB pamigci graficznej (wszystkie karty graficzne musza obstugiwac konfiguracje z
dwoma monitorami), a w tym musi istnie¢ mozliwosc zastosowania minimum
nastgpujacych kart graficznych:
e ATI FireProTM V8700
ATI FireProTM V5700
ATI FireProTM V3750
ATI FireProTM V3600
NVIDIA Quadro® FX 5800
NVIDIA Quadro® FX 4800
NVIDIA Quadro® FX 3800
NVIDIA Quadro® FX 1800
NVIDIA Quadro® FX 580
NVIDIA Quadro® NVS 295

Mozliwo$¢ wykorzystania modutu graficznego GPU (uktady graficzne uzywane do
obliczen duzej wydajnosci, bez wyjscia graficznego) przyktadowo karta GPU
NVIDIA TeslaTM C1060 z 240 rdzeniami i pamigcia 4 GB lub réwnowazna

Minimalne mozliwosci instalacji dyskéw twardych

e Dyski SATA o przepustowosci 3 Gb/s, predkosci obrotowej 7200 obr./min, z
pamigcia podrgczng DataBurstTM 16 MB, o pojemnosci do 1,5 TB

e Dyski SATA o przepustowosci 3 Gb/s, predkosci obrotowej 7200 obr./min, z
pamigcia podreczng DataBurst 8 MB, o pojemnosci do 320 GB

e Dyski SATA o przepustowosci 3 Gb/s, predkosci obrotowej 10 000 obr./min z
pamigcia podreczng DataBurst 16 MB, o pojemnosci do 300 GB

e Dyski SAS o predkosci obrotowej 15 000 obr./min i pojemnosci do 450 GB

Obudowa umozliwiajaca prace w dwdch potozeniach obstugujaca minimum do dwéch
napedow wewngetrznych oraz trzeciego napedu w kieszeni Flex Bay (w potozeniu
pionowym) lub kieszeni na napgdy optyczne (w potozeniu poziomym). Mozliwos¢
instalacji minimum 2 dyskéw SAS w obudowie typu desktop. Mozliwo$¢ instalowania
w wersji opcjonalnej minimum 4 dyskow w pozycji pionowe;j.

Kontroler dyskéw twardych zintegrowany SATA 3,0 Gb/s (bedacego czgscia chipsetu
firmy Intel), lub mozliwos$c instalowania kontrolera PCI-e SAS 6/ir lub
rownowaznego obstugujacego dyski SAS skonfigurowane na hoscie jako macierz
RAID 0 lub 1, kontrolera sprzgtowej macierzy RAID PERC 6/i PCI-e SAS/SATA lub
rownowaznego obstugujacego macierze RAID O, 1, 5.

Interfejsy sieciowe: zintegrowana karta sieciowa Broadcom® 5754 Gigabit Ethernet
oraz mozliwosc instalacji dodatkowego drugi portu gigabitowy poprzez kartg sieciowa
PClI-e Broadcom Gigabit

Kontroler dzwigku: zintegrowany generujacy dzwigk o wysokiej jakosci (specyfikacja
w wersji 1.0) zaimplementowany jako dwuelementowy uktad dzwigkowy sktadajacy

si¢ z kodeka ADI 1984a High Definition Audio CODEC i zintegrowanego kontrolera
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cyfrowego ICH10 AC97/High Definition lub réwnowaznych o tych samych
parametrach technicznych

16. Obudowa (z mozliwo$cia montazu w stojaku) przystosowana fabrycznie do pracy w
potozeniu pionowym lub poziomym. (zamontowane fabrycznie nézki dla obydwoch
potozen)

17. Kieszenie w wersji minimalne;j :
¢ Dwie wewngtrzne kieszenie 3,5 cala na dyski twarde
e Dwie zewngtrzne kieszenie 5,25 cala na napedy dyskow optycznych, z ktérych
jedna mozna przeznaczy¢ na trzeci dysk twardy w polozeniu poziomym
® Jedna zewngtrzna kieszen 3,5 cala na stacjg dyskietek, czytnik kart pamigci lub
trzeci dysk twardy (SATA) w potozeniu pionowym.

18. Minimalne dostgpne na ptycie gléwnej gniazda rozszerzen (wszystkie sa petnej
dtugosci, o ile nie zostato to podane inaczej):

e Dwa gniazda PCl-e x16 okablowane jako x8 (potowa standardowej dtugosci)

e Dwa gniazda kart graficznych PCI-e x16 2 generacji do 150 W kazda

e Jedno gniazdo PCI-X 64-bitowe/100 MHz z obstuga napigcia 3,3 V lub kart
uniwersalnych (potowa standardowej dtugosci)

e Jedno gniazdo PCI 32-bitowe/33 MHz 5 V (potowa dlugosci standardowej w
polozeniu poziomym)

19. Wykaz standardowych portéw wejscia/wyjscia - ilo§¢ minimalna:
e 11 portow USB 2.0 (dwa z przodu, szes¢ z tylu, trzy wewngtrzne na ptycie
gtéwnej)
1 port szeregowy
1 port réwnolegty
2 porty PS/2
1 RJ-45
1 port ESATA z tytlu
Gniazdo wejscia liniowego stereo i wyjscie liniowe stuchawek z tytu obudowy
Z}acze mikrofonu i stuchawek z przodu obudowy

20. Mozliwos$¢ zainstalowania opcjonalnej wymiennej pamigci masowej: napgdu CD-
RW/DVD Combo, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray DiscTM , naped dyskietek
USB, czytnik kart pamigci USB

21. Obudowa powinny by¢ wyposazona dodatkowo w nastgpujace elementy ochrony
fizyczne;j:
¢ (Gniazdo blokady Kensington
e Pierscien do ktédki
e  Wewngtrzna blokada obudowy z przodu
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